PERTE Chip Microelectrénica y Semiconductores

1. ¢QUE ES EL PERTE CHIP Y CUAL ES SU OBJETIVO?

El PERTE Chip se configura como una iniciativa estratégica que pretende desarrollar las capacidades de disefio y produccion de la industria de microelectrénica y semiconductores de nuestro pais de manera que se genere un importante efecto multiplicador no solo en los sectores
tecnoldgicos, sino en el conjunto de la economia espafiola.

2. §CUAL ES LA RELEVANCIA DEL SECTOR DE LOS SEMICONDUCTORES?

El sector de los semiconductores se puede definir como aquel conjunto de actividades industriales capaz de disefiar y fabricar los microprocesadores y otros elementos electrénicos constitutivos de los diferentes productos y servicios tecnoldgicos que sostienen la economia digital
de nuestra sociedad. Los semiconductores estan presentes en cualquier sector: desde los smartphones, ordenadores o tabletas, pasando por sectores industriales como la produccién de automéviles o los equipos médicos. De esta manera, el semiconductor es el input basico de
todos los sectores tecnoldgicos y por tanto adquiere una importancia geoestratégica en un contexto de transformacion digital de la economia.
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AUTONOMIA La escasez de semiconductores a escala mundial desencadenada, entre otros factores, por las discontinuidades de las cadenas de suministro globales originadas por la pandemia, ha forzado el cierre de fabricas en una amplia gama de sectores, desde los automdviles hasta los
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dispositivos sanitarios. Por este motivo, a través de este PERTE se busca adquir una autonomia estratégica dentro del sector de los semiconductores.

3. ¢CUALES SON SUS PRINCIPIOS BASICOS?

El proyecto tiene una aproximacion basada en siete principios presentes a lo largo de todas sus actuaciones:
1. Vocacion de largo plazo. Es necesario que tanto el apoyo publico como las iniciativas privadas se conciban con una vocacion de permanencia para mantener el pulso innovador de toda la cadena de valor.

2. Priorizacién. Un sector tan intensivo en capital y en conocimiento requiere de inversiones muy elevadas que aseguren un minimo impacto en una cadena de valor global y altamente competitiva. La dispersion temdtica pone en riesgo el éxito de las actuaciones.

3. Avance por etapas. El elevado riesgo tecnologico y el volumen de las inversiones hace imprescindible implementar una planificaciéon que permita un avance certero y coordinado a lo largo de cada una de las fases, tanto técnicas como financieras.

4. Liderazgo técnico. El sector de los semiconductores es una de las industrias de mayor complejidad tecnoldgica que existen. Por ello es preciso que el PERTE se lidere desde una perspectiva técnica que prepondere sobre decisiones de otra indole.

5. Colaboracién publico-privada. Mecanismos de colaboracién necesarios para impulsar inversiones publicas y privadas orientadas a objetivos comunes.

6. Caracter Integrado. Iniciativa integrada que abarca toda la cadena de valor de la industria de semiconductores y que se complementa con otros PERTES.

7. Alineamiento con la Ley Europea de Chips. El PERTE se alinea con la Ley Europea de Chips y contribuye a sus objetivos de manera directa, generando sinergias y complementando otras iniciativas desarrolladas por otros Estados miembros y otras instituciones de la Union.
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4. ;COMO SE ARTICULA EL PERTE?

El PERTE Chip se articulara mediante una serie de actuaciones concretas distribuidas en torno a cuatro ejes que abarcan diferentes dmbitos de la cadena de valor.

DE LA

PRIMER EJE - REFUERZO DE LA CAPACIDAD CIENTIFICA. Con vocacion a largo plazo, este eje esta orientado al refuerzo de las capacidades de I+D+i con foco en los microprocesadores de vanguardia y de arquitecturas alternativas,
la foténica integrada y los chips cuanticos, asi como a dar continuidad al IPCEI ME-TC.

SEGUNDO EJE - ESTRATEGIA DE DISENO. El segundo eje, orientado al medio plazo, tiene por objeto reforzar el ecosistema de disefio espafiol mediante la constitucion de fabless* de microchips de vanguardia y de arquitecturas
alternativas, el desarrollo de pilotos de pruebas y la creacién de una red de educacion, formacidn y capacitacion que refuerce el capital humano del sector.

TERCER EJE - CONSTRUCCION DE PLANTAS DE FABRICACION EN ESPANA. Este eje esta centrado en incrementar las capacidades de produccion industriales, mediante la construccion de foundries** de tecnologias de vanguardia
(nodos de 5 nm o inferiores) y de foundries** de tecnologias de gama media (por encima de 5 nm), pudiendo enmarcarse en el seno de la Ley Europea de Chips.

CUARTO EJE - DINAMIZACION DE LA INDUSTRIA DE FABRICACION TIC ESPANOLA. Este eje tiene por objetivo realizar un diagnéstico detallado de la realidad de la industria de semiconductores para, asi, desplegar incentivos para
la creacion de industria manufacturera de productos TIC que ejerza de fuerza tractora o lanzar esquemas de apoyo publico al ecosistema emprendedor de semiconductores.

* FABLESS: fabricante de chips que comprende las fases de disefio y comercializacion, pero también puede incluir las fases de testeo o encapsulado.
**FOUNDRIES: fabricante de chips desde la propia fase de manufactura del chip a partir de las obleas de silicio (front-end), hasta la dltima fase del proceso consistente en el encapsulado, el ensamblado y el testeo (back-end).

COMISIONADO ESPECIAL 5. ¢§COMO ES SU GOBERNANZA?

PARA EL PROYECTO DE MICROELECTRONICA OFICINATECNICA Para asegurar la coordinacion, efectividad y coherencia de las medidas se crea el siguiente sistema de gobernanza:
Y SEMICONDUCTORES g ’ v g 8 :
A) E| COMISIONADO ESPECIAL PARA EL PROYECTO DE MICROELECTRONICA Y SEMICONDUCTORES, como lider del sistema y que contaré con la siguiente estructura:
- Comisionado Especial para el Proyecto de Microelectronica y Semiconductores. Se nombrara a una persona de reconocido prestigio y trayectoria en el sector de la microelectrénica y los
semiconductores que serd la cara visible de la unidad y contara con el necesario respaldo institucional para coordinar la posicién nacional para mantener un dialogo de alto nivel y con voz tnica con la
GRUPO DE TRABAJO INTERMINISTERIAL GRUPO DE EXPERTOS industria.
PRESIDENCIA DEL GRUPO - Oficina técnica del Comisionado. La Oficina técnica apoyara al Comisionado en el desarrollo de las funciones atribuidas al mismo y dispondré del personal y los medios para el cumplimiento de los
. Micepresidencia Primera del Gobiemoy REPRESENTANTES DEL MUNDO ACADEMICO, objetivos del PERTE, tanto de los servicios comunes de la organizacion en la que se integre, como del resto de los ministerios con responsabilidades de ejecucién en el PERTE.
Ministra de Asuntos Econémicos y Transformacién Digital. CIENTIFICO Y EMPRESARIAL
Comisionado Especial. . L L, L, L . . .
Presidericia:del Gobierne B) El GRUPO DE TRABAJO INTERMINISTERIAL es el 6rgano decisorio y de coordinacion, con representacion de aquellos departamentos ministeriales con competencias relacionadas con las
Ministerio de Hacienda y Funcién Pablica (incluide SEPI) actuaciones desarrolladas por el PERTE Chip, con el objeto de hacer un seguimiento conjunto y operativo de los instrumentos de ejecucidn previstos. Estard presidido por la Vicepresidenta Primera del

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Ministerio de Ciencia e Innovacion

Ministerio de Universidades

Minlsterlo de Educacion y Formacién Profesional C) Se constituira un GRUPO DE EXPERTOS como drgano asesor formado por diferentes personas expertas del mundo académico, cientifico o empresarial de referencia campo de los semiconductores.
Ministerio de Transicién Ecolégica y Reto Demogréfico ! X L , N ., o O ) e - .
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Dicho grupo de expertos proporcionara informacion y orientacidn estratégica aprovechando su conocimiento del sector con el fin de ayudar a la definicién de las actuaciones del PERTE y maximizar su

Ministerio de Politica Territorial impacto, tanto en el ambito de la [+D+i, como el disefio y la fabricacion.

Gobierno y Ministra de Asuntos Econdmicos y Transformacion Digital, contando también con la participacion del Comisionado Especial para el Proyecto de Microelectrénica y Semiconductores.



6. ¢EN QUE CONSISTEN SUS MEDIDAS?

INVERSION PUBLICA
PERTE M €2023
(Millones €)

COMPONENTES DEL PLAN | REFORMA O INVERSION DEL

EJE DEL PERTE DE RECUPERACION PLAN DE RECUPERACION

EJECUCION*

ACTUACION DEL PERTE

INSTRUMENTO FINANCIACION M €2024 M €2025 M €2027

[ACTUACION 1. Desarrallo de 14D4 sobre microprocesadores MCINN, Subvencién Adenda al Plan de Recuperacion R B 475,00€ 115,00€ 130,00 € 140,00€ 90,00€
de vanguardia y de arquitecturas alternativas MINECO
) PR MCINN, . »
ACTUACION 2. Desarrol o de 14D+ en fotonica integrada VINECS Subvencién Adenda al Plan de Recuperacion o o 150,00€ 55,00€ 35,00€ 30,00¢€ 30,00€
5 . +D+ i
:;Tr:iii'fN 3. Desarrollo de [+D+i en desarrollo de chips MINECO-SEDIA Subvencién o préstamo Adenda al Plan de Recuperacion R - 40,00€ 20,00€ 20,00€
EJE |. REFUERZO DE LA
CAPACIDAD CIENTIFICA €12.102. Programa de
C12. Politica Industrial  impulso de la competitividad
Espafia 2030 y sostenibilidad industrial.
ACTUACION 4. Linea de fmar‘uasmlnillpcsl de — SRR, o EAHEEES (125 M) oo e ome oone
v ela MINECO ubvencion Adenda al Plan de Recuperacion 5 3 5 3
TC) C15. Conectividad digital, .
¢ €15.105. Despliegue de
impulso de la ) o
i i infraestructuras digitales
transfronterizas. (150 M€
b T ransfronterizas. ( )
ACTUACION 5. Creacion de empresas fabless de disefio de MINECO,
- " i Contrato o encargo, MDI, 5
microprocesadores de vanguardia de arquitecturas MINCOTUR, ° ) Adenda al Plan de Recuperacién - E 950,00€ 150,00€ 250,00€ 300,00€ 250,00€
° aportacién de capital
alternativas COMISIONADO
EJE I ESTRATEGIA DE ) MINECO, MINCOTUR \ i
SiSeA ACTUACION 6. Creacién de lineas de pilotos de pruebas COMISIONADO Subvencisn Adenda al Plan de Recuperacién - - 300,00€ 60,00€ 80,00€ 80,00€ 80,00€
) B ) - MCINN, MINECO, )
ACTUACION 7. Creacion una Red de educacion, formacion y UNIVERSIDADES, Convenio, encargo, Adenda al Plan de Recuperacion - - 80,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€
capacitacién en materia de semiconductores subvencién, otros
EDUCACION
ACTUACION 8. Disponer de capacidad de fabricacién por COMISIONADO Contrato o encargo, MDI,
: i Adenda al Plan de Recuperacion o ° 7.250,00€ 530,00€ 1.238,00€ 1.945,00€ 2.652,00€
R .- i [os 5 nm G. INTERMINISTERIAL aportacién de capital P
DE PLANTAS DE 884,00€
FABRICACION EN . .
ACTUACION 9. Di d idad de fabricacié COMISIONADO Contrat , MDI, aportacién d »
ESPANA v Isponer de capacicad ce fabricacion por . -ontrato o encargo, MDI, aportacion de Adenda al Plan de Recuperacion R B 2.100,00 € 154,00€ 359,00 € 563,00€ 768,00 €
encima de los 5nm G. INTERMINISTERIAL capital
256,00€
ACTUACION 10. Esquema de incentivos a la industria Subvencién o préstamos 5
EIEIV. DINAMIZACION o tonera Tie MINCOTUR ] Adenda al Plan de Recuperacion o ° 200,00€ 80,00€ 60,00€ 40,00€ 20,00€
DE LA INDUSTRIA DE
FABRICACION TIC
ESPANOLA ) MCINN, MINECO,
ACTUACION 11. Creacién de un fondo de chips - Adenda al Plan de Recuperacién - E 200,00€ 50,00€ 50,00€ 50,00 € 50,00€
COMISIONADO
GOBERNANZA s::;:';:"::;;?;c'a' parslcio/ectol s et MINECO S Adenda al Plan de Recuperacion o o 5,00€ 1,00€ 1,00€ 1,00€ 1,00€ 0,50€ 0,50€]

TOTAL INVERSION PUBLICA PERTE CHIP 12.250,00€

* MCINN: Ministerio de Ciencia e Innovacién
MINECO: Ministerios de Asuntos Econdmicos y Transformacién Digital

SEDIA: Secretaria de Estado de Digitalizacion e Inteligencia Artificial
MINCOTUR: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
COMISIONADO: Comisionado Especial para el Proyecto de Microelectrénica y Semiconductores
UNIVERSIDADES: Ministerio de Universidades

EDUCACION: Ministerio de Educacién y Formacién Profesional
G. INTERMINISTERIAL: Grupo de Trabajo Interministerial




